Instrukcja zdjecia tylnej obudowy MSP95020.

Po zdjeciu oston i odkreceniu wszystkich mocujacych srub. Nalezy podgrzac okolice glosnia.
Poniewaz glosnik jest przyklejony do wnetrza tylnej obudowy specjalng tasma. Temperatura
strumienia powietrza powinna mie¢ okoto 140 -150 stopni Celsjusza. Umozliwi to zdjecie obudowy
bez uszkodzenia uszczelniajacej taSmy.

Ilustracja 1: Czerwonym okregiem oznaczono miejsce mocowania uszczelki

Po zdjeciu obudowy catosc uszczelki powinna pozostac na glosniku.
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Ilustracja 2: Widok uszczelki wnetrze MSP95020




